Vaschette di sviluppo delle schede PCB

RS 435-917, RS 435-923, RS 435-901, RS 215-9233, RS 363-9695

Installazione
1. Considerare attentamente dove posizionare
lavaschetta o le vaschette. Esse devono essere ad
un'altezza ragionevole di lavoro, vicino a qualsiasi
servizio necessario

2. Rimuovere Funita ed accessori
dall'imballaggio.Assicurarsi che le seguenti parti

siano incluse.

Descrizione 435.- 435- 435- 215- 363-
923 901 917 9233 | 9695

Coperchio/cestino 1 1 1 2 1

Sifone 0 1 1 2 1

Curva 32mm 1 0 0 1 1

Tappo ingresso 1 0 0 1

acqua

Flessibile 1 0 0 1 1

macchina lavaggio

Cavo alimentazione 0 1 1 1 1

di rete

3. Dove possibile, assicurarsi che tutti i servizi

dellacqua siano collegati in conformita con le normative
locali Per le vaschette dellacqua da spruzzo, la
pressione minima d ingresso del'acqua deve essere di 2
bar Dove applicabile, collegare I'ingresso dell'acqua per
I lavaggio a spruzzo allalimentazione dellacqua
mediante un flessibile della macchina da lavaggio ed un
tappo del tipo filettato idoneo per detta macchina,
progettato per Il montaggio su un tubo di rame di 15 mm
dellacqua fredda mediante un raccordo a compressione

LO SCARICO DELL'ACQUA DI RIFIUTO VERSO LO
SCARICO PRINCIPALE AVVIENE MEDIANTE UN
TUBO A CURVA DI 32 mm CON FISSAGGIO A
SCATTO

4 Tutti 1 tipt di lavaggio a spruzzo, eccetto 435-
923, richiedono alimentazione di rete Prima di inserire 1l
conduttore di rete, ASSICURARSI CHE TUTTE LE
VASCHETTE CON RISCALDAMENTO VENGANO
RIEMPITE D'ACQUA FINO A 5-10 mm al disotto del
bordo su cui viene sistemato il coperchio NON APRIRE
NESSUNA VASCHETTA QUANDO QUESTA E VUOTA
5 Usare sempre un dispositivo di interruzione
(RCD) di alimentazione sulle vaschette Dopo aver letto
le misure di sicurezza nguardanti I'elettricita riportate a
tergo, inserire nell'unita I'appropnato cavo della corrente
britannico o Schuco ed inserire la spina integrale da 13
ampere In una presa adatta

6 Leggere le istruziont nguardanti le sostanze
chimiche per determinare a che livello di temperatura
ciascuna vaschetta deve essere impostata Come guida,
lo sviluppatore & generalmente di 20-25°C, lattacco
chimico 45°C, lo stripper 45°C e lo stagno 20-25°C

La gamma della temperatura che la rotazione del
quadrante pud coprire & compresa tra 20°C e 50°C
Regolare Il quadrante ad una posizione approssimativa
per l'appropriata sostanza chimica Una volta che la
temperatura s sia stabilizzata,- bisogna controllare la
temperatura del hquido con un termometro ed apportare
regolazioni finall Una volta fatto cio, spegnere il
rnscaldatore e I'interruttore di rete e scollegare dalla rete
Scaricare con sifone 'acqua e nempire con 'appropriata

sostanza chimica, collegare l'alimentazione di rete ed
accendere il riscaldatore.

Selezione della sostanza chimica per la
scheda PCB

S1 raccomandano le seguenti sostanze chimiche
disponibili dalla RS:

Sviluppatore 690-848 500 g concentraz (10 litr)
Attacco chimico | 363-9695 Attacco chimico 1.1 kgs (5 Iitn)
Attacco chimico | 367-0056 Attacco chimico 2,5 kgs (5 hitn)

Sostanza di 690-855 Sostanza di stripping
stripping 1 Iitro = (5 hitri)
Stagno 567-812 Stagno da immersione 450 g =

(5Nhitr1)

Istruzioni per l'uso

Il cestino ed il coperchio combinati consentono
alloperatore di muovere il laminato della PCB in una
vaschetta di lavaggio a spruzzo separato o integrale per
la pulizia senza venire a contatto con la sostanza
chimica

Tempi di sviluppo:

Il periodo di tempo in cui la scheda rnmane immersa in
una vaschetta di sviluppo deve essere determinata dalle
rlevanti istruzioni di sviluppo della sostanza chimica
Come guida, lo sviluppo generalmente impiega 30-60
second, l'attacco chimico 5-6 minuti, Il resist strip 2-3
minuti e la stagnatura 5+ minuti

Lavaggio a spruzzo:

Le schede devono essere lavate in una vaschetta di
lavaggio a spruzzo per almeno 60 second
L'inserimento dell'alimentazione di rete forza f'acqua
fuor dalle due barre di spruzzo nella parte superiore
della vaschetta

Attacco chimico:

La vaschetta dell'attacco chimico € munita di una pompa
ad ara integrale azionata dal pannello di comando
antenore. Non azionare la pompa a meno che un
coperchio/cestino non sia presente nella vaschetta
Per ottenere ottmi nisultati i pannell devono essere
inverttti a meta ciclo di attacco chimico

Soluzione di problemi:

Se siriscontra un problema nell'unita - Controllare le
seguenti voci - Se il problema persiste, contattare 1l
reparto riparazioni della RS, citando i numero del
modello ed 1l numero di serie dell'unita

Problema Soluzione

Assenza di akmentazione Controllare il fusibile nella vaschetta

della vaschetta, l'interruttore e nella spina del cavo di

di rete non si accende alimentazione di reie

La spia del nscaldatore della Controllare che |a temperatura

vaschetta di swiluppo non s acqua/ambiente non sia gia vicina a

accende 25°C

It hquido si nscalda troppo Controllare 1l ivello de! iquido
Dovrebbe essere a 5-10 mm al
disotto del bordo superiore della
vaschetta

Part Nos 435-317, 435-923, 435-901, 21509233 y
Manufactured by MEGA
[Eicctronics]
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